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Universitemiz Bilimsel Arastirma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafindan desteklenen IHTS2026-02 numarali proje
kapsaminda kullaniimak lizere asagida cinsleri ve miktarlari yazili olan 32 (kalem) malzeme, 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun
3. maddesinin (f) bendi kapsaminda yapilacak ihalelere iliskin 21.03.2025 tarihli ve 32848 sayili Resmi Gazetede yayimlanan
9652 sayili Cumhurbagkani Kararinin 8. maddesinin (c) bendine gére dogrudan temin usulline gore satin alinacaktir. Asagidaki
tablonun ilgili bélimiine teklif edilecek fiyatin KDV harig olarak yazilmasini, 18.03.2026-25.03.2026 tarihleri arasinda fiyat
tekliflerinin BAP otomasyon sistemine yuklenmesini veya Birimimize kargo yoluyla ya da elden teslim edilmesini rica ederim.

Ogr. Gor. Mustafa GOKMEN

Koordinator

EKLER: Proje () Sartname (x) Liste ()

Sira No [Malzemenin Adi Miktan |Olclisii
1 FTO Cam Altlik (15 Q/sq) 25 mm x 25 mm, 1.1 mm kalinlik, 100'lu paket 1 Adet
2 Diz cam altliklar 5 Adet
3 Methylammonium iodide 12.5 Gram
4 Lead(II) iodide 25 Gram
5 Spiro-MeOTAD 2.5 Gram
6 Zn(CH3C00)2-2H20, 100g 1 Adet
7 Cerium(III) nitrate hexahydrate, en az %99.9 saflikta 50 Gram
8 Lanthanum(III) nitrate hexahydrate, en az %99.9 saflikta 50 Gram
9 Yttrium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% 50 Gram
10 Dimethyl sulfoxide (Dimetil silfoksit), anhydrous, 299.9% for anaylsis 250 | Mililitre
11 N,N-Dimethylformamide 0.5 Litre
12 Methyl methacrylate 250 | Mililitre
13 Benzoyl peroxide (Benzoil peroksit) 125 Gram
14 [Aliminyum hedef malzeme back plate ile birlikte 1 Adet
15 Indiyum hedef malzeme back plate dahil 1 Adet
16 Bakir hedef malzeme back plate dahil 2 Adet
17 Kalay hedef malzeme back plate dahil 1 Adet
18 Cinko hedef malzeme back plate dahil 1 Adet
19 [AZO hedef malzeme back plate dahil 1 Adet
20 ITO hedef malzeme back plate dahil 1 Adet
21 MgF2 hedef Malzeme back plate dahil 1 Adet
22 Zn02 hedef malzeme back plate dahil 1 Adet
23 Sn02 hedef malzeme back plate dahil 1 Adet
24 Etanol (%99,9 saflikta) 3 Litre
25 2- propanol (2.5 Lt) 3 Litre
26 Ethanolamine 1 Litre
27 2-Methoxyethanol 1 Litre
28 Titania paste, transparent 10 Gram
29 Chlorobenzene 1 Litre
30 4-tert-Butylpyridine 15 Gram
31 Lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide 25 Gram
32 Silver powder 5 Gram

Bu belge, guivenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Belge Dogrulama Kodu: FUFPH4U Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/munzur-universitesi-ebys



ACIKLAMALAR:

1-Satin alinacak Mal/Hizmet Muayene ve Kabul Komisyonun kabul raporundan sonra teslim alinacaktir.
2-"KDV harig" vergi, resim, harg ve diger giderler ylkleniciye aittir.

3-Teklifler kapal zarf iginde sunulacaktir.

4-Uriinlerin idareye tesliminde gerekli olan tasima/kargo/nakliye ticretleri yiiklenici firmaya aittir.

Teklif Eden

Adi, Soyadi-Ticaret Unvani-imza-Kase

ISTENILEN MALZEMELERIN OZELLiKLERI VE MIKTARLARI HARICINDE FiYAT VERILMEYECEKTIR.

Adres: Aktuluk Mah. Munzur Universitesi Bilimsel Arastirma Projeleri Koordinasyon Birimi idari Bina 3. Kat Merkez/Tunceli
Tel: 0428 213 16 83 Fax: 0428 213 16 83 Dahili: 1216
E-mail adresi: munibap@munzur.edu.tr

NOT: Firmalar teklif etmis oldugu markalarin ithalatgi izin belgesini ve ithalatgl firmanin satici firmaya vermis oldugu satici
belgesini teklif mektubuna eklemelidir. Teknik sartnameye uygun olmayan teklifler degerlendirilmeyecektir.

Bu belge, guivenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Belge Dogrulama Kodu: FUFPH4U Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/munzur-universitesi-ebys
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KIMYASAL VE MALZEME ALIMI TEKNIiK SARTNAMESI

KALEM BAZLI TEKNiK OZELLIKLER

Kalem 1: FTO Cam Altlik (15 €/sq) 25 mm x 25 mm, 1.1 mm kalinlik, 100'lii paket (2
Adet/Paket)

Malzeme Yapisi: Cam altlik izerinde Flor Katkili Kalay Oksit (Fluorine-doped Tin
Oxide - FTO) iletken kaplama bulunmalidir.

Yiizey Iletkenligi (Sheet Resistance): Iletken yiizeyin direnci maksimum 15 Q/sq
(Ohm/kare) olmalidir.

Boyutlar ve Kalinlik: Altliklar 25 mm x 25 mm kare 6l¢iilerinde kesilmis ve 1.1 mm
kalinliginda olmalidir. Kenarlar1 ¢apakli olmamalidir.

Optik Gegirgenlik: Goriiniir 151k bolgesinde optik gegirgenligi yiiksek (en az %80-85
civarinda) olmalidir.

Yiizey Kalitesi: Kaplama homojen olmali, iizerinde gozle goriiliir ¢izik, igne deligi
(pinhole) veya leke bulunmamalidir. Yiiksek sicakliktaki (6rn. 500°C) firinlama
islemlerine dayanikli olmalidir.

Ambalaj ve Miktar: Igerisinde 100 adet FTO cam bulunan, kirilmaya ve toza karst
korumal1 orijinal laboratuvar ambalajinda olmalidir. Toplam 2 paket (toplamda 200
adet cam) teslim edilmelidir.

Kalem 2: Diiz Cam Altliklar (10 Adet/Paket)

Malzeme Yapisi: Ince film kaplama (spin coating, sputtering vb.) islemlerine uygun,
yiksek kaliteli, soda-kire¢ (soda-lime) veya borosilikat arastirma tipi diiz cam
olmalidir.

Boyutlar ve Kalinlik: Laboratuvardaki mevcut FTO camlarla ve kaplama cihazi
tutuculariyla (spin coater chuck vb.) uyumlu olabilmesi i¢in 25 mm x 25 mm
Olciilerinde (veya kurumun siparis asamasinda belirtecegi standart mikroskop lami1
olgiilerinde) olmalidir. Kalinligi homojen olmalidir.

Yiizey Kalitesi: Uzerinde kaplama (ITO/FTO vb.) bulunmamalidir. Her iki yiizeyi de
pliriizsiiz, temiz, optik olarak seffaf ve ¢iziksiz olmalidir.

Ambalaj ve Miktar: Tagima sirasinda kirilmayi ve birbirine siirtiinerek ¢izilmeyi
onleyecek sekilde 6zel kutularinda teslim edilmelidir. (Teklifte belirtilen "10 Adet"
ibaresi, 10 kutu/paket anlamina geliyorsa, paket igerik standartlar1 teslimat oncesi
onaylatilmalidir.)

Kalem 3: Methylammonium iodide (25 Gram)

Kimyasal Formil: CH3NH3I
Saflik: En az >%99 veya >%99.5 saflikta olmalidir.

Kullanim Amaci: Perovskit (giines hiicresi vb.) sentezi i¢in yiiksek kalitede, neme
kars1 korunmus, susuz (anhydrous) 6zellikte olmalidir.

Ambalaj: 25 Gramlik orijinal ambalajinda olmalidir.



Kalem 4: Lead(ll) iodide (50 Gram)
o Kimyasal Formil: Pbl2
e Saflik: En az >%99.9 (trace metals basis) saflikta olmalidir.

e Form: Toz veya boncuk (bead) formunda, optoelektronik/perovskit uygulamalari igin
ultra kuru (ultra-dry) kalitede olmalidir.

e Ambalaj: 50 Gramlik orijinal ambalajinda olmalidir.
Kalem 5: Spiro-MeOTAD (5 Gram)

e Kimyasal Adi: N2,N2,N2'N2'\N7,N7,N7'N7'-octakis(4-methoxyphenyl)-9,9'-
spirobi[9H-fluorene]-2,2',7,7'-tetramine

e Saflik: En az >%99 (HPLC veya NMR ile kanitlanmis) saflikta olmalidir.

o Kullanim Amaci: Giines pillerinde bosluk iletim tabakasi (Hole Transport Material)
kullanimina uygun, stiblimasyonla saflastirilmis (sublimed) kalitede olmalidir.

e Ambalaj: 5 Gramlik orijinal ambalajinda olmalidir.
Kalem 6: Zn(CH3CO0O0)2-2H20 (100g) - 2 Adet
o Kimyasal Adi: Cinko asetat dihidrat
o Saflik: En az >%98, ACS reaktif kalitesinde (veya esdegeri analitik saflikta) olmalidir.
e Ambalaj: Her biri 100 Gramlik ambalajlarda toplam 2 adet teslim edilmelidir.
Kalem 7: Cerium(l11) nitrate hexahydrate (100 Gram)
o Kimyasal Formil: Ce(NO3)3-6H20
« Saflik: iz metal bazinda (trace metals basis) en az %99.9 saflikta olmalidir.
e Ambalaj: 100 Gramlik orijinal ambalajinda olmalidir.
Kalem 8: Lanthanum(111) nitrate hexahydrate (100 Gram)
o Kimyasal Formil: La(NO3)3:6H20
o Saflik: Iz metal bazinda (trace metals basis) en az %99.9 saflikta olmalidir.
e Ambalaj: 100 Gramlik orijinal ambalajinda olmalidir.
Kalem 9: Yttrium(l11) nitrate hexahydrate (100 Gram)
e Kimyasal Formil: Y(NO3)3-6H20
o Saflik: Iz metal bazinda (trace metals basis) en az %99.9 saflikta olmalidir.
e Ambalaj: 100 Gramlik orijinal ambalajinda olmalidir.
Kalem 10: Dimethyl sulfoxide (Dimetil stlfoksit) (500 Mililitre)
e Kimyasal Formil: DMSO, (CH3)2SO

o Saflik ve Kalite: Analiz i¢in (for analysis), susuz (anhydrous) formda, saflik en az
>9%99.9 olmalidir.

e Nem Orani: Icerdigi su miktar1 <0.005% olmalidir.

e Ambalaj: 500 Mililitrelik, tercihen septum kapakli veya argon basilmis sisede
olmalidir.

Kalem 11: N,N-Dimethylformamide (1 Litre)
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Kimyasal Formul: DMF, HCON(CH3)2

Saflik ve Kalite: Susuz (anhydrous) formda, en az >%99.8 saflikta olmalidir.
Ambalaj: 1 Litrelik orijinal ambalajinda (tercihen septum kapakli) olmalidir.
12: Methyl methacrylate (500 Mililitre)

Saflik: En az >%99 saflikta olmalidir.

Ozellik: Erken polimerizasyonu dnlemek amaciyla uygun oranda inhibitdr (6rn. <30
ppm MEHQ) icermelidir.

Ambalaj: 500 Mililitrelik orijinal ambalajinda olmalidir.
13: Benzoyl peroxide (Benzoil peroksit) (250 Gram)
Kimyasal Formul: (C6H5C0)202

Ozellik: Giivenli tasima ve depolama igin belirli oranda su ile nemlendirilmis (6rn.
~%75 BPO veya kalint1 su iceren laboratuvar saflig1) formda olmalidir.

Ambalaj: 250 Gramlik orijinal ambalajinda olmalidir.
14: Etanol (5 Litre)
Saflik: Mutlak (absolute), en az %99.9 saflikta olmalidir.

Ambalaj: Toplam 5 Litre (Orn: 2x2.5L veya 1x5L) orijinal, analitik laboratuvar
kullanimina uygun ambalajda olmalidir.

15: 2-Propanol (Izopropil Alkol) (5 Litre)
Saflik: Analitik kalitede (ACS reagent veya esdegeri), en az >%99.5 saflikta olmalidir.

Ambealaj: 2.5 Litrelik orijinal cam veya kimyasala dayanikli siselerde, toplam 2 adet (5
Litre) teslim edilmelidir.

16: Ethanolamine (1 Litre)

Kimyasal Formul: NH2CH2CH20H

Saflik: En az >%99 saflikta, ACS reaktif kalitesinde olmalidir.
Ambalaj: 1 Litrelik orijinal ambalajinda olmalidir.

17: 2-Methoxyethanol (1 Litre)

Kimyasal Formul: CH30OCH2CH20H

Saflik: Susuz (anhydrous) formda, en az >9%99.8 saflikta olmalidir.
Ambalaj: 1 Litrelik orijinal ambalajinda olmalidir.

18: Titania paste, transparent (20 Gram)

Ozellik: Boya duyarli veya perovskit giines hiicrelerinde kullanima uygun, seffaf
yapida (transparent), ince tanecikli (yaklasik 20 nm partikiil boyutlu) Titanyum
Dioksit (TiO2) mesoporous pasta olmalidir.

Ambalaj: 20 Gramlik, kurumay1 6nleyici orijinal kapakli kutusunda olmalidir.
19: Chlorobenzene (1 Litre)
Kimyasal Formul: C6H5CI



Saflik: Susuz (anhydrous) formda, en az >%99.8 saflikta olmalidir. Perovskit kaplama
uygulamalari i¢in uygun kalitede olmalidir.

Ambalaj: 1 Litrelik, tercihen septum kapakli cam sisede olmalidir.

Kalem 20: 4-tert-Butylpyridine (25 Gram)

Kalem

Kimyasal Formul: C9H13N

Saflik: En az >%96 (veya >%99) saflikta olmalidir. Giines hiicresi katki maddesi
olarak kullanima uygun olmalidir.

Ambalaj: 25 Gramlik (veya ml esdegeri) orijinal ambalajinda olmalidir.
21: Lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (50 Gram)
Kimyasal Kisaltma: Li-TFSI

Saflik: En az >%99 saflikta, batarya/giines hiicresi kalitesinde (battery/solar grade),
ekstra kuru olmalidir.

Ambalaj: 50 Gramlik orijinal ambalajinda olmalidir.

22: Silver powder (Glimiis Tozu) (10 Gram)

Ozellik: Partikiil boyutu <250 um (mikron) olmalidir.
Saflik: Iz metal bazinda en az >%99.9 saflikta olmalidur.

Ambalaj: 10 Gramlik orijinal ambalajinda olmalidir.



ALUMINYUM HEDEF MALZEMESI TEKNIK SARTNAMESI

Hedef malzeme en az %99.9 saflikta (5N) olmalidir.

Fe, Cu, Ni, Pb ve ozellikle Ag miktarlar1 toplamda 10 ppm degerini gegmemelidir.
Yiiklenici, her bir lot i¢in malzemenin kimyasal analizini igeren Analiz Sertifikasim
(COA) fiziksel olarak iiriinle birlikte teslim etmelidir.

4. Hedef malzeme ¢ap1 2 in¢ (50.8 mm+ 0.1mm) boyutunda olmalidir.

10.
11.
12.
13.

Hedef malzeme kalinlig1 0.125 in¢ olmalidir.

Hedef malzemede 0.125 ing kalinliginda, yiiksek iletkenlikte Oksijensiz Bakir (OFHC)
plaka (back plate) tizerine monte edilmis olmalidir.
Aliiminyum hedef ile bakir plaka arasindaki birlestirme Indiyum bonding yontemiyle

vakum altinda bosluksuz sekilde yapilmalidir.

Hedef malzeme, dokiim sonrasi vakum altinda eritme veya esdeger bir yontemle
iiretilmis, homojen tane yapisina sahip olmalidir.

On vyiizeyde (kaplama yiizeyi) derin ¢izik, yag izi, parmak izi veya oksit tabakasi
bulunmamalidir.

Yiizey piiriizliliighi Ra < 0.4 pm olmalidir.

Malzemenin bagil yogunlugu teorik yogunlugunun en az %99’u olmalidir.

Uriinler ¢ift kat vakumlu, hava sizdirmaz ambalajlarda gonderilmelidir.

Ambealaj igerisinde nem alict (desiccant) paketler bulunmalidir.
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AZO (HEDEF MALZEMESI TEKNIiK SARTNAMESI

%98 Cinko Oksit (ZnO) ve %2 Aliminyum Oksit (Al203) agirlik oraninda (98/2 wt%o)
olmalidir.
Hedef malzeme en az %99.9 saflikta (5N) olmalidir.

Yiiklenici, her bir lot i¢in malzemenin kimyasal analizini igeren Analiz Sertifikasim
(COA) fiziksel olarak iiriinle birlikte teslim etmelidir.

Hedef malzeme ¢api1 2 ing (50.8 mm= 0.1mm) boyutunda olmalidir.

Hedef malzeme kalinlig1 0.125 ing olmalidur.

Toplam metalik safsizliklar (Fe, Cu, Ni, Pb vb.) 100 ppm'in altinda olmalidir.

Hedef malzemede 0.125 ing¢ kalinliginda, yiiksek iletkenlikte Oksijensiz Bakir (OFHC)
plaka (back plate) tizerine monte edilmis olmalidir.

Aliiminyum hedef ile bakir plaka arasindaki birlestirme Indiyum bonding yontemiyle

vakum altinda bosluksuz sekilde yapilmalidir.

Malzemenin 6zdirenci, homojen bir plazma ve yiiksek kaliteli film eldesi icin diisiik ve
malzemenin her noktasinda tiniform olmalidir

On yiizeyde (kaplama yiizeyi) derin cizik, yag izi, parmak izi veya oksit tabakasi
bulunmamalidir.

. Yiizey piiriizliiligi Ra <0.4 pm olmalidir.
12.
13.
14.

Ortalama tane boyutu <100 um olmalidir.

Malzemenin bagil yogunlugu teorik yogunlugunun en az %98’i olmalidir.

Malzemeler ¢ift kat vakumlu, argon veya inert gaz basilmis, hava sizdirmaz
ambalajlarda teslim gonderilmelidir.

. Ambalaj icerisinde nem alic1 (desiccant) paketler bulunmalidir.



10.
11.
12.
13.

14.

BAKIR HEDEF MALZEMESI TEKNIK SARTNAMESI

. Hedef malzeme Oksijensiz Yiiksek Iletkenlikli Bakir (OFHC - Oxygen-Free High

Conductivity Copper) en az %99.9 saflikta (SN) olmalidir.

Yiiklenici, her bir lot i¢in malzemenin kimyasal analizini igeren Analiz Sertifikasim
(COA) fiziksel olarak iiriinle birlikte teslim etmelidir.

Hedef malzeme cap1 2 ing (50.8 mm= 0.1mm) boyutunda olmalidir.

Hedef malzeme kalinlig1 0.125 in¢ olmalidir.

Oksijen igerigi 5 ppm degerini gegcmemelidir.

Hedef malzemede 0.125 ing kalinliginda, yiiksek iletkenlikte Oksijensiz Bakir (OFHC)
plaka (back plate) tizerine monte edilmis olmalidir.

Aliiminyum hedef ile bakir plaka arasindaki birlestirme Indiyum bonding yontemiyle
vakum altinda bosluksuz sekilde yapilmalidir.

Hedef malzeme, dokiim sonrasi vakum altinda eritme veya esdeger bir yontemle
iiretilmis, homojen tane yapisina sahip olmalidir.

On yiizeyde (kaplama yiizeyi) derin cizik, yag izi, parmak izi veya oksit tabakasi
bulunmamalidir.

Yiizey piiriizliliigii Ra < 0.4 pm olmalidur.

Ortalama tane boyutu <100 pm olmalidir.

Malzemenin bagil yogunlugu teorik yogunlugunun en az %99’u olmalidir.

Malzemeler ¢ift kat vakumlu, argon veya inert gaz basilmig, hava sizdirmaz
ambalajlarda teslim gonderilmelidir.

Ambealaj igerisinde nem alict (desiccant) paketler bulunmalidir.
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11.
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14.

CINKO HEDEF MALZEMESI TEKNIK SARTNAMESI

. Hedef malzeme en az %99.9 saflikta (5N) olmalidir.

Yiiklenici, her bir lot i¢in malzemenin kimyasal analizini igeren Analiz Sertifikasim
(COA) fiziksel olarak iiriinle birlikte teslim etmelidir.

Hedef malzeme ¢ap1 2 ing (50.8 mm= 0.1mm) boyutunda olmalidir.

Hedef malzeme kalinlig1 0.125 ing olmalidir.

Demir (Fe), Bakir (Cu), Kursun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) gibi safsizliklarin toplam
miktar1 10 ppm limitini gegmemelidir.

Hedef malzemede 0.125 ing¢ kalinliginda, yiiksek iletkenlikte Oksijensiz Bakir (OFHC)
plaka (back plate) lizerine monte edilmis olmalidir.

Aliiminyum hedef ile bakir plaka arasindaki birlestirme Indiyum bonding yontemiyle

vakum altinda bosluksuz sekilde yapilmalidir.

Hedef malzeme, dokiim sonrasi vakum altinda eritme veya esdeger bir yontemle
iiretilmis, homojen tane yapisina sahip olmalidir.

On yiizeyde (kaplama yiizeyi) derin cizik, yag izi, parmak izi veya oksit tabakasi
bulunmamalidir.

Yiizey piiriizliliigh Ra < 0.4 pm olmalidir.

Ortalama tane boyutu <100 pm olmalidir.

Malzemenin bagil yogunlugu teorik yogunlugunun en az %99’u olmalidir.

Malzemeler c¢ift kat vakumlu, argon veya inert gaz basilmis, hava sizdirmaz
ambalajlarda teslim gonderilmelidir.

Ambealaj igerisinde nem alict (desiccant) paketler bulunmalidir.



N

o N kW

10.
11.
12.

13.

INDIiYUM HEDEF MALZEMESI TEKNIK SARTNAMESI

Hedef malzeme en az %99.9 saflikta (5N) olmalidir.

Yiiklenici, her bir lot i¢in malzemenin kimyasal analizini igeren Analiz Sertifikasim
(COA) fiziksel olarak iiriinle birlikte teslim etmelidir.

Hedef malzeme ¢ap1 2 ing (50.8 mm= 0.1mm) boyutunda olmalidir.

Hedef malzeme kalinlig1 0.125 ing olmalidir.

Fe, Cu, Ni, Pb ve ozellikle Ag miktarlar1 toplamda 10 ppm degerini gegmemelidir.

Hedef malzemede 0.125 ing kalinliginda, yiiksek iletkenlikte Oksijensiz Bakir (OFHC)
plaka (back plate) tizerine monte edilmis olmalidir.
Aliiminyum hedef ile bakir plaka arasindaki birlestirme Indiyum bonding yontemiyle

vakum altinda bosluksuz sekilde yapilmalidir.

Hedef malzeme, dokiim sonrasi vakum altinda eritme veya esdeger bir yontemle
iiretilmis, homojen tane yapisina sahip olmalidir.

On vyiizeyde (kaplama yiizeyi) derin ¢izik, yag izi, parmak izi veya oksit tabakasi
bulunmamalidir.

Yiizey piirtizlilligi Ra < 0.4 pum olmalidir.

Malzemenin bagil yogunlugu teorik yogunlugunun en az %99’u olmalidir.

Malzemeler ¢ift kat vakumlu, argon veya inert gaz basilmig, hava sizdirmaz
ambalajlarda teslim gonderilmelidir.

Ambealaj igerisinde nem alici (desiccant) paketler bulunmalidir.



ITO (Indiyum Kalay Oksit) HEDEF MALZEMESI TEKNIK SARTNAMESI
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15.

%90 Indiyum Oksit (In203) ve %10 Kalay Oksit (SnO2) agirlik oraninda (90/10 wt%o)
olmalidir.
Hedef malzeme en az %99.9 saflikta (5N) olmalidir.

Yiiklenici, her bir lot i¢in malzemenin kimyasal analizini igeren Analiz Sertifikasim
(COA) fiziksel olarak iiriinle birlikte teslim etmelidir.

Hedef malzeme ¢api1 2 ing (50.8 mm= 0.1mm) boyutunda olmalidir.

Hedef malzeme kalinlig1 0.125 ing olmalidur.

Toplam metalik safsizliklar (Fe, Cu, Ni, Pb vb.) 100 ppm'in altinda olmalidir.

Hedef malzemede 0.125 ing¢ kalinliginda, yiiksek iletkenlikte Oksijensiz Bakir (OFHC)
plaka (back plate) tizerine monte edilmis olmalidir.

Aliiminyum hedef ile bakir plaka arasindaki birlestirme Indiyum bonding yontemiyle

vakum altinda bosluksuz sekilde yapilmalidir.

Hedef malzeme, dokiim sonrasi vakum altinda eritme veya esdeger bir yontemle
iiretilmis, homojen tane yapisina sahip olmalidir.

On yiizeyde (kaplama yiizeyi) derin cizik, yag izi, parmak izi veya oksit tabakasi
bulunmamalidir.

Yiizey piiriizliiliigii Ra < 0.4 pm olmalidur.

Ortalama tane boyutu <100 pm olmalidir.

Malzemenin bagil yogunlugu teorik yogunlugunun en az %99’i olmalidir.

Malzemeler ¢ift kat vakumlu, argon veya inert gaz basilmis, hava sizdirmaz
ambalajlarda teslim gonderilmelidir.

Ambealaj igerisinde nem alict (desiccant) paketler bulunmalidir.
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KALAY HEDEF MALZEMESI TEKNIK SARTNAMESI

. Hedef malzeme en az %99.9 saflikta (5N) olmalidir.

Yiiklenici, her bir lot i¢in malzemenin kimyasal analizini igeren Analiz Sertifikasim
(COA) fiziksel olarak iiriinle birlikte teslim etmelidir.

Hedef malzeme ¢ap1 2 ing (50.8 mm= 0.1mm) boyutunda olmalidir.

Hedef malzeme kalinlig1 0.125 ing olmalidir.

Pb (Kursun), As (Arsenik) ve Sb (Antimon) gibi elementlerin toplam miktar1 10 ppm'i
gegmemelidir.

Hedef malzemede 0.125 ing kalinliginda, yiiksek iletkenlikte Oksijensiz Bakir (OFHC)
plaka (back plate) lizerine monte edilmis olmalidir.

Aliiminyum hedef ile bakir plaka arasindaki birlestirme Indiyum bonding yontemiyle

vakum altinda bosluksuz sekilde yapilmalidir.

Hedef malzeme, dokiim sonrasi vakum altinda eritme veya esdeger bir yontemle
iiretilmis, homojen tane yapisina sahip olmalidir.

On yiizeyde (kaplama yiizeyi) derin cizik, yag izi, parmak izi veya oksit tabakasi
bulunmamalidir.

Yiizey piiriizliliigh Ra < 0.4 pm olmalidir.

Ortalama tane boyutu <100 pm olmalidir.

Malzemenin bagil yogunlugu teorik yogunlugunun en az %99’u olmalidir.

Malzemeler c¢ift kat vakumlu, argon veya inert gaz basilmis, hava sizdirmaz
ambalajlarda teslim gonderilmelidir.

Ambealaj igerisinde nem alict (desiccant) paketler bulunmalidir.



ITO (Indiyum Kalay Oksit) HEDEF MALZEMESI TEKNIK SARTNAMESI
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Hedef malzeme, yiiksek saflikta MgF» tozunun vakum altinda Sicak Presleme (Hot
Pressing) veya Vakum Sinterleme yontemiyle sikistirilmasiyla tiretilmis olmalidir.
Hedef malzeme en az %99.9 saflikta (5N) olmalidir.

Yiiklenici, her bir lot i¢in malzemenin kimyasal analizini igeren Analiz Sertifikasim
(COA) fiziksel olarak iiriinle birlikte teslim etmelidir.

Hedef malzeme ¢api1 2 ing (50.8 mm= 0.1mm) boyutunda olmalidir.

Hedef malzeme kalinlig1 0.125 ing olmalidur.

Toplam metalik safsizliklar (Fe, Cu, Ni, Pb vb.) 100 ppm'in altinda olmalidir.

Hedef malzemede 0.125 ing¢ kalinliginda, yiiksek iletkenlikte Oksijensiz Bakir (OFHC)
plaka (back plate) tizerine monte edilmis olmalidir.

Aliiminyum hedef ile bakir plaka arasindaki birlestirme Indiyum bonding yontemiyle

vakum altinda bosluksuz sekilde yapilmalidir.

Hedef malzeme, dokiim sonrasi vakum altinda eritme veya esdeger bir yontemle
iiretilmis, homojen tane yapisina sahip olmalidir.

On yiizeyde (kaplama yiizeyi) derin cizik, yag izi, parmak izi veya oksit tabakasi
bulunmamalidir.

Yiizey piiriizliiliigii Ra < 0.4 pm olmalidur.

Ortalama tane boyutu <100 pm olmalidir.

Malzemenin bagil yogunlugu teorik yogunlugunun en az %99’i olmalidir.

Malzemeler ¢ift kat vakumlu, argon veya inert gaz basilmis, hava sizdirmaz
ambalajlarda teslim gonderilmelidir.

Ambealaj igerisinde nem alict (desiccant) paketler bulunmalidir.
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SnO (Kalay Oksit) HEDEF MALZEMESI TEKNiK SARTNAMESI

Hedef malzeme en az %99.9 saflikta (5N) olmalidir.

Yiiklenici, her bir lot i¢in malzemenin kimyasal analizini igeren Analiz Sertifikasim
(COA) fiziksel olarak tiriinle teslim etmelidir.

Hedef malzeme ¢ap1 2 ing (50.8 mm= 0.1mm) boyutunda olmalidir.

Hedef malzeme kalinlig1 0.125 ing olmalidir.

Toplam metalik safsizliklar (Fe, Cu, Ni, Pb vb.) 100 ppm'in altinda olmalidir.

Hedef malzemede 0.125 ing¢ kalinliginda, yiiksek iletkenlikte Oksijensiz Bakir (OFHC)
plaka (back plate) tizerine monte edilmis olmalidir.

Aliiminyum hedef ile bakir plaka arasindaki birlestirme Indiyum bonding yontemiyle

vakum altinda bosluksuz sekilde yapilmalidir.

Hedef malzeme baskin olarak SnO fazinda olmalidir. Uretim sonras1 X-Isin1 Kirmimi
(XRD) analizi ile metalik Sn veya SnO> fazlarinin minimal diizeyde (tercihen <%?5)
oldugu dogrulanmalidir

Hedef malzeme, Sicak Presleme (Hot Pressing) veya Vakum Sinterleme yontemiyle
sikistirlmastyla tiretilmig olmalidur.

On yiizeyde (kaplama yiizeyi) derin ¢izik, yag izi, parmak izi veya oksit tabakasi
bulunmamalidir.

Yiizey piirtizlilligi Ra < 0.4 um olmalidir.

Ortalama tane boyutu <100 pm olmalidir.

Malzemenin bagil yogunlugu teorik yogunlugunun en az %99’i olmalidir.

Malzemeler ¢ift kat vakumlu, argon veya inert gaz basilmig, hava sizdirmaz
ambalajlarda teslim gonderilmelidir.

Ambealaj igerisinde nem alici (desiccant) paketler bulunmalidir.
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ZNO (Cinko Oksit) HEDEF MALZEMESI TEKNiK SARTNAMESI

. Hedef malzeme, yiiksek saflikta ZnO tozlarinin vakum altinda Sicak Presleme (Hot

Pressing) veya yliksek sicaklikta Sinterleme yoOntemiyle konsolide edilmesiyle
iiretilmis olmalidir.

Hedef malzeme en az %99.9 saflikta (5N) olmalidir.

Yiiklenici, her bir lot i¢in malzemenin kimyasal analizini igeren Analiz Sertifikasim
(COA) fiziksel olarak iirtinle birlikte teslim etmelidir.

Hedef malzeme ¢ap1 2 in¢ (50.8 mm= 0.Imm) boyutunda olmalidir.

Hedef malzeme kalinlig1 0.125 ing olmalidur.

Toplam metalik safsizliklar (Fe, Cu, Ni, Pb vb.) 100 ppm'in altinda olmalidir.

Hedef malzemede 0.125 ing kalinliginda, yiiksek iletkenlikte Oksijensiz Bakir (OFHC)
plaka (back plate) tizerine monte edilmis olmalidir.

Aliiminyum hedef ile bakir plaka arasindaki birlestirme Indiyum bonding yontemiyle

vakum altinda bosluksuz sekilde yapilmalidir.

Hedef malzeme, dokiim sonrasi vakum altinda eritme veya esdeger bir yontemle
iiretilmis, homojen tane yapisina sahip olmalidir.

On yiizeyde (kaplama yiizeyi) derin cizik, yag izi, parmak izi veya oksit tabakasi
bulunmamalidir.

Yiizey piiriizliliigii Ra < 0.4 pm olmalidur.

Ortalama tane boyutu <100 pm olmalidir.

. Malzemenin bagil yogunlugu teorik yogunlugunun en az %991 olmalidur.
14.

Malzemeler ¢ift kat vakumlu, argon veya inert gaz basilmis, hava sizdirmaz
ambalajlarda teslim gonderilmelidir.
Ambealaj igerisinde nem alict (desiccant) paketler bulunmalidir.



